SIEMENS

Foglio dati 6ES7590-0BH00-0AA0

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus backplane attivo 8 posti connettore per
l'inserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping per I'impiego nellET
200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre
di copertura posti connettore da ordinare separatamente

Figura simile

Informazioni generali

Denominazione del tipo di prodotto Active Backplane ST 1+8 slot
Versione hardware Da FS01
Versione del firmware V1.0.0

e Possibile aggiornamento del FW Si

e Dati I&M Si; I&MO ... I&M3
e Funzionamento con sincronismo di clock Si
e Avvio priorizzato Si

e STEP 7 TIA Portal progettabile/integrato a partire dalla V16
versione

e STEP 7 progettabile/integrato da versione Da V5.6
e PROFINET dalla versione GSD/revisione GSD V2.35/-

Potenza
Prelievo di potenza dal bus backplane 2W
Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 2W
Configurazione hardware

e Dimensione modulare 35 mm; Possibilita d'impiego di unita larghe 25 mm
e Numero di slot <)

— di cui per CPU, max. 0

— di cui per IM, max. 1

— di cui per PS, max. 2; Max. 2 PS per ogni stazione

— di cui per IO/CM/CP/TM, max. 8

— di cui per F-10, max. 8
e Numero di posti connettore di larghezza semplice, max. 8

Condizioni ambientali

e Posizione di montaggio orizzontale, min. -30 °C
e Posizione di montaggio orizzontale, max. 60 °C
e Posizione di montaggio verticale, min. -30 °C
e Posizione di montaggio verticale, max. 40 °C

e min. -40 °C

® max. 70 °C

e Altitudine di installazione max. s.l.m. 5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_08759

Larghezza 294 mm
Altezza 99 mm
Profondita 14 mm
Peso, ca. 2459
Ultima modifica: 16/08/2023 e
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